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未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務 — 我們的策略」一節。

[編纂 ]

我們估計，假設[編纂]未獲行使，並按[編纂]每股[編纂]港元（即本文件所述指示性[編
纂 ]範圍的 [編纂 ]）計算，經扣除我們就 [編纂 ]應付的 [編纂 ]佣金、費用及預計開支後，
我們將自 [編纂 ]收取 [編纂 ]約 [編纂 ]港元。

為配合我們的策略，我們擬將 [編纂 ]按以下金額用於下列用途。我們預計在 [編纂 ]

後三年內動用分配至各用途的 [編纂 ]。

• 約 [編纂 ]%的 [編纂 ]，或約 [編纂 ]港元，將用於我們半導體封裝用玻璃基片的
產業化。我們計劃建設一條玻璃基片生產線，預計合計年產能為 4.8百萬片玻
璃基片，適用於後續TGV加工及半導體封裝，其預計在我們濟南工廠的E區建
設。玻璃基片生產線的開發預計可實現半導體封裝用玻璃基片的大規模生產
及商業化，使我們能夠把握因半導體封裝行業快速發展所推動的對先進封裝
材料日益增長的需求，並鞏固我們在這個新興市場的地位。具體而言：

o 約 [編纂 ]%的 [編纂 ]，或約 [編纂 ]港元，將用於採購生產線設備，主要包括
配料、熔製、玻璃調質通道、成型及退火、切割、研磨及拋光、清洗、檢驗、
包裝及自動化物流設備，例如窯爐熔化系統、鉑金通道及成型系統、冷端
切割系統、檢測系統、自動化包裝系統及其他核心工藝設備。該等設備及
系統預期將提升我們玻璃基片的生產及工藝能力，並支持我們玻璃基片
生產線的穩定高效運行。

o 約 [編纂 ]%的 [編纂 ]，或約 [編纂 ]港元，將用於玻璃基片生產設施的建造
及安裝工程，涉及翻新一幢位於我們擁有土地上的現有廠房大樓，主要
包括地基及結構工程、建築裝飾、室外配套工程以及室內公用工程及消
防設施安裝。

o 約[編纂]%的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於人員招聘、培訓及薪酬支出，
包括生產人員、技術人員、管理人員及其他人員，其具備玻璃行業生產技
術背景及╱或工作經驗並熟悉玻璃基片生產線各項生產工藝。
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• 約 [編纂 ]%的 [編纂 ]，或約 [編纂 ]港元，將用於我們RTU及PFS的產業化。我們
計劃建設兩條RTU生產線，預計合計年產能為 160.0百萬支；以及兩條PFS生產
線，預計合計年產能為 200.0百萬支，其中包括 30.0百萬支雙腔PFS產品，所有
這些均預計在我們濟南工廠的E區建設。該等生產線預計將加快我們的RTU及
PFS的產能擴張，滿足生物製劑、創新長效製劑及高端疫苗嚴格的包裝需求，
並進一步鞏固我們在高端、無菌及高阻隔藥用包裝細分市場的競爭優勢。具
體而言：

o 約 [編纂 ]%的 [編纂 ]，或約 [編纂 ]港元，將用於採購生產線設備，主要包括
成型設備、插針設備、RTU及PFS清洗設備、空氣壓縮機、製水設備、蒸汽
發生器、實驗室設備、自動包裝機、自動導引車及其他車間輔助設備，用
以支持整個生產過程中的潔淨公用設施、自動化搬運及生產數據可追溯性。

o 約 [編纂 ]%的 [編纂 ]，或約 [編纂 ]港元，將用於建設生產設施及配套土建
工程，包括建設總建築面積約20,000平方米的生產設施、約7,000平方米的
倉庫及約 3,000平方米的潔淨車間，以及相關設計、裝修及配套工程。

• 約 [編纂 ]%的 [編纂 ]，或約 [編纂 ]港元，將用於增強我們對現有及新產品和材
料的研發能力。相關資金將支持該等產品及材料的研究、開發、測試、驗證及
商業化。具體而言：

o 約[編纂]%的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於採購及升級我們的研發設備，
主要包括玻璃加工、測試與檢驗、原材料製備、熔融、成型、退火與熱處
理、自動化搬運與包裝、人工智能檢測、工藝監控與控制等設備及系統，
以及相關潔淨室、公用工程及環保設施，以支持我們的研發、中試及工藝
優化活動。

o 約 [編纂 ]%的 [編纂 ]，或約 [編纂 ]港元，將用於新型玻璃產品及材料配方
的開發、樣品製備、試生產及性能測試，主要包括採購研發材料、測試樣
品及其他試生產耗材與夾具，以及與技術支援、工藝試驗及研發運營相
關的其他配套開支。

o 約 [編纂 ]%的 [編纂 ]，或約 [編纂 ]港元，將用於人員的招聘、培訓及薪酬，
包括行業專家以及在玻璃研發、測試與數據分析、玻璃工藝工程、實驗室
運營、知識產權、材料合規及項目管理方面具備相關專業背景或經驗的
人員。
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• 約 [編纂 ]%的 [編纂 ]，或約 [編纂 ]港元，將用於營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]獲全面行使，我們將額外獲得的[編纂]將為(i)[編纂]港元（假設[編纂]為每股[編
纂]港元，即最高[編纂]）、(ii)[編纂]港元（假設[編纂]為每股[編纂]港元，即[編纂]範圍的[編
纂 ]）及 (iii)[編纂 ]港元（假設 [編纂 ]為每股 [編纂 ]港元，即最低 [編纂 ]）。

倘 [編纂 ]（包括 [編纂 ]獲行使而產生的 [編纂 ]）較預期有所增減，我們可按比例基準
調整上述用途的 [編纂 ]分配。

儘管 [編纂 ]預計將覆蓋我們RTU、PFS及半導體封裝用玻璃基片產業化計劃相關資
本開支的很大一部分，但若 [編纂 ]不足以撥付我們的發展計劃，我們擬通過多種方式
彌補資金缺口，包括（視情況而定）我們業務運營產生的現金及其他融資渠道。

倘 [編纂 ]未即時用於上述用途，或倘我們未能落實擬定計劃的任何部分，則在相
關法律法規許可的範圍內，只要被視為符合本公司最佳利益，我們將會將該等資金存
入持牌商業銀行及╱或其他認可金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法權區的
適用法律法規）的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則的適當披露規定。


